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OZET

Bulus, maliyet avantajli minimum hareketli parca iceren optik
tarama aygit teknolojisidir. Bulusu olusturan mikro ayna elemanlari
sahneyi piksel piksel adresleyebildigi gibi, geometrik donu
pozisyonlari da kullanilarak sahneyi etkin bir bicimde (raster scan)
taramaktadir. Bulusla gelistirilen teknoloji her iki eksende donus “ - T
vapmayi ortadan kaldiran bir tasarim da icermektedir. Maliyet |
olarak muadillerine gére basta hammadde miktari olmak tzere
avantajlidir. Avantajlar: e Kullanisl: Portatif tasarim ile son
kullaniciya cok yakin olmasi e Maliyet avantaji: Muadil Grtnlere
gore basta hammadde olmak Uzere az miktarda iscilik icermesi
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Fig.1: Donen disk Gzerine dizilen yonlendirme elemanlar ile 151gin
hedef ekranda istenilen noktalara sirali olarak yonlendirilmesi

Otonom Sistemler icin 3D Gortntuleme (LIDAR) : Bulus, maliyet
avantajli minimum hareketli parca iceren optik tarama aygit
teknolojisidir.

Beklenti Teknoloji Hazirlik Seviyesi

Yatirim, Lisanslama, Satis THS 5
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